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【57】申請專利範圍
1.　一種散熱單元，係包含：一本體，所述本體具有一第一板體及一第二板體並相互蓋合共
同界定一氣密腔室並填充有一工作液體，所述第一、二板體間具有一第一毛細結構層及

一薄層，並該第一毛細結構層與該薄層疊層設置容設於該氣密腔室中，令所述第一毛細

結構層與該第二板體緊密貼合。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之散熱單元，其中所述第一、二板體材質係為金、銀、銅、
鐵、鋁、鋁合金、不銹鋼、陶瓷、商業純鈦、鈦合金其中任一，所述薄層係可為金屬或

非金屬，金屬係為金、銀、銅、鐵、鋁、鋁合金、商業純鈦、鈦合金、不銹鋼其中任一

材質，所述非金屬係為石墨、陶瓷、高分子材料其中任一。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之散熱單元，其中所述第一、二板體其中任一的一側表面設
置一第二毛細結構層，所述第二毛細結構層係為粉末燒結體、網格體、溝槽、纖維體其

中任一。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之散熱單元，其中所述薄層具有一第一側及一第二側及複數
穿孔，該等穿孔連接該第一、二側，所述穿孔形狀係為圓形、方形、多邊形或其他幾何

形其中任一。

5.　如申請專利範圍第 4項所述之散熱單元，其中所述薄層之該等穿孔選擇呈規則陣列或不
規則排列分佈排列於前述薄層。

6.　如申請專利範圍第 4項所述之散熱單元，其中所述薄層之該等穿孔呈緻密集中排列或稀
疏排列分佈排列於前述薄層。

7.　如申請專利範圍第 1項所述之散熱單元，其中所述第一毛細結構層係為一燒結粉末體或
一網格編織體或一波浪板體或一具有複數溝槽之板體其中任一。

8.　如申請專利範圍第 1項所述之散熱單元，其中所述本體具有一支撐部，所述支撐部係選
擇由該第一、二板體其中任一的一側表面向另一側凸伸所構型，該等穿孔之排列致密性

係必須小於該等支撐部之外徑，藉以令汽化後之工作液體可透過該等穿孔向本體之垂直

方向進行擴散及該支撐部可完整壓制該薄層及該毛細結構。
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9.　如申請專利範圍第 1項所述之散熱單元，其中所述本體具有一支撐部，所述支撐部係選
擇由該第一、二板體其中任一的一側表面透過切銷加工形成凹凸結構，該等穿孔之排列

致密性係必須小於該等支撐部之外徑，藉以令汽化後之工作液體可透過該等穿孔向本體

之垂直方向進行擴散及該支撐部可完整壓制該薄層及該毛細結構。

10.   如申請專利範圍第 1項所述之散熱單元，其中所述本體具有一支撐部，所述支撐部係為
一支撐件，所述支撐件設置於該氣密腔室中，該等穿孔之排列致密性係必須小於該等支

撐部之外徑，藉以令汽化後之工作液體可透過該等穿孔向本體之垂直方向進行擴散及該

支撐部可完整壓制該薄層及該毛細結構。

11.   如申請專利範圍第 1項所述之散熱單元，其中所述薄層的該第一、二側其中任一或同時
水平方向設置複數平行或交錯形態之溝槽。

圖式簡單說明

第 1圖係為本發明散熱單元之第一實施例立體分解圖；第 2圖係為本發明散熱單元之第
一實施例組合剖視圖；第 3圖係為本發明散熱單元之薄層之俯視圖；第 4圖係為本發明散熱
單元之薄層之俯視圖；第 5A圖係為本發明散熱單元之薄層之俯視圖；第 5B圖係為本發明散
熱單元之薄層之俯視圖；第 6圖係為本發明散熱單元之第二實施例組合剖視圖；第 7圖係為
本發明散熱單元之第三實施例組合剖視圖；第 8圖係為本發明散熱單元之第四實施例組合剖
視圖。
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